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MOTTO 

 

    “It’s an immpossibility to be perfect but it’s possible to do the best.” 

“Akan selalu ada jalan menuju kesuksesan bagi siapapun, selama orang tersebut 
mau berusaha dan bekerja keras untuk memaksimalkan kemampuan 
yang ia miliki” 

       “Sisihkan Gelombang-Gelombang Kerisauan dengan Kekuatas Kesabaran 
dan Keyakinan” - Ali Bin Abi Thalib – 
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ABSTRAK 

 

RANCANG BANGUN SISTEM PENGERING CABAI MERAH BERBASIS 

INTERNET OF THINGS (IoT) 

(2022: xv + 55 Halaman + Daftar Gambar + Daftar Tabel + Lampiran  

 

 

MAYA AYU PUSPITA 

0619 3033 1245 

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI 

ABSTRAK 

 

Pengolahan hasil pertanian memerlukan penanganan yang baik agar dapat dijaga 

mutunya. Salah satu hasil pertanian yang rentan terhadap kerusakan fisiologi adalah 

cabai khususnya cabai merah. Kerusakan pada cabai merah disebabkan oleh 

kandungan air yaitu sekitar 90%. Rancang bangun sistem pengering cabai merah 

berbasis Internet of Things (IoT) merupakan suatu alat yang dirancang dan 

diprogram untuk dapat memudahkan masyarakat khususnya para petani dalam 

dalam mempercepat proses pengeringan pada cabai merah karena dengan metode 

penjemuran secara langsung pada sinar matahari membutuhkan waktu yang relatif 

lama yaitu sekitar 10-12 hari, sedangkan dengan menggunakan metode pengeringan 

pada Oven hanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Alat ini menggunakan 

komponen NodeMCU ESP8266 berfungsi sebagai pengendalian utama yang akan 

membaca Sensor Termokopel, yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur 

suhu serta relay sebagai pengendali dan mengalirkan listrik ke Switch ON/OFF. 

Kemudian Buzzer sebagai indikator bahwa proses pengeringan selesai. Setelah 

keseluruhan data yang terbaca akan dikirim ke blynk dan ditampilkan pada aplikasi 

di Android. 

 

 

 

Kata Kunci : Cabai Merah, Internet of Things, NodeMCU ESP8266, Sensor 

Termokopel, Relay, Buzzer, Blynk 
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ABSTRACT 

 

DESIGN AND BUILD A RED CHILI DRYING SYSTEM BASED ON THE 

INTERNET OF THINGS (IoT) 

(2022: xv + 55 Pages + Pictures + Tabels +  8 Attachments) 

 

MAYA AYU PUSPITA 

0619 3033 1245 

ELECTRICAL ENGINEERING DEPARTMENT 

MAJORING TELECOMMUNICATION ENGINEERING 

ABSTRACT 

 

Processing of agricultural products requires good handling in order to maintain its 

quality. One of the agricultural products that are susceptible to physiological 

damage is chili. Damage to chili is caused by the water content which is about 90%. 

The design of the red chili drying system based on the Internet of Things (IoT) is a 

tool designed and programmed to make it easier for the community, especially 

farmers, in accelerating the drying process on red chilies because the direct drying 

method in the sun takes a relatively long time, namely about 10-12 days, while 

using the drying method in the oven only takes about 1-2 hours. This tool uses the 

NodeMCU ESP8266 component to function as the main controller that will read 

the Thermocouple Sensor, which is used to detect or measure the temperature as 

well as a relay as a controller and supply electricity to the ON/OFF Switch. Then 

Buzzer as an indicator that the drying process is complete. After all the data read 

will be sent to blynk and displayed on the application on Android. 

 

 

 

Keywords : Red Chili, Internet of Things, NodeMCU ESP8266, Thermocouple 

Sensor, Relay, Buzzer, Blynk 
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